
Firma: ISCom d.o.o.
Adresa: T.C. "Danubius" Karađorđeva 12, 
lokali 28, 156 i 156a
Telefon: 026/4-100-500, 069/4-100-500
Fax:
PIB: 104927929
E-mail: prodaja@iscom.rs

Termalna podloga -Termalno silikonsko jedinjenje (mast) -Pomaže za prenos toplote sa CPU-a, cipseta ili 
procesora do hladnjaka -Odlican provodnik toplote -Savršena stabilnost - nece se odvajati -Nije kapacitivna 
niti elektricno provodljiva Neto težina: 23g Dimenzije: 100x100x1mm Boja: siva Termicka provodljivost:> 
2,0 W/ mK Tvrdoca: 40 ± 5 Shore C Temperatura kontinuirane upotrebe: -40...+250 Dielektricni probojni 
napon: 3-5KV Dielektricna konstanta:? 4,5-5,5 1MHz Otpornost na zapreminu:> 4.0 x 1011? .Cm Plamen: V-
0 Termicka impedansa: 0.18...0.25? -In2/V

TG-P-01 Gembird Termo podloga za hladjenje 
CPU/VGA 23g Silver, Therm.cond.>2.0W/m-K, 
100x100x1mm

Šifra: 42264
Kategorija prozivoda: Kuleri za procesor i paste
Proizvođač: GEMBIRD

Cena: 499,00  rsd.

Cene su informativnog karaktera. Prodavac ne odgovara za tačnost cena iskazanih na sajtu, zadržava pravo izmena cena. 
Ponudu za ostale artikle, informacije o stanju lagera i aktuelnim cenama možete dobiti na upit. Plaćanje se isključivo vrši 
virmanski - bezgotovinski.


